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14 श्रावण, 1948 (शक) 
 

डीएलआईटयोजिाटकेटतहतटस्वीकृतटनचपटनडजाइिटपररयोजिाएं 
 

2962. श्रीटमिीशटनतवारीीः  
 

क्या इलेक्‍ट् र ॉनिकीटऔरटसूचिाटप्रौद्योनिकीटमंत्री यह बताने की कृपा करें गे जकिः  
 

(क) क्या जििाइन सम्बद्ध प्रोत्साहन (िीएलआई) योिना के अंतगगत अनुमोजित 24 जिप जििाइन 

पररयोिनाओ ंमें से जकसी के वाजणज्यिक उपयोग और रािस्व सृिन की जिशा में प्रगजत हुई है और यजि 

हां, तो के्षत्र और अनुप्रयोग के आधार पर अलग-अलग ततं्सबंधी ब्यौरा क्या है; 

(ख) यजि नही,ं तो वर्ग 2021 से इस कायगक्रम के िालू होने के बाविूि इसके उपयोग में न लाए िाने के 

क्या कारण हैं; 

(ग) क्या भारत के पास वैजिक सेमीकंिक्टर जििाइन प्रजतभा का लगभग 20 प्रजतशत होने का िावा 

वाजणज्यिक रूप से लगाए गए जिप्स में पररवजतगत हो गया है और यजि हां, तो ऐसे जिप्स, कंपजनयो ंऔर 

सृजित रािस्व का ब्यौरा क्या है और यजि नही,ं तो इस अंतर के क्या कारण हैं; 

(घ) क्या सी2एस कायगक्रम के अंतगगत छात्रो ंद्वारा बनाए गए 175 जिप्स का कोई वाजणज्यिक अनुप्रयोग 

है और यजि हां, तो ततं्सबंधी ब्यौरा क्या है और यजि नही,ं तो अकािजमक जनमागण और उद्योग की तैनाती 

के बीि के अंतर को पाटने के जलए जनयोजित किमो ंका ब्यौरा क्या है; और 

(ङ) क्या िीएलआई योिना के अंतगगत उद्यम पंूिी सहायता प्राप्त करने वाली 15 कंपजनयो ंने प्राप्तिः  

लक्ष्ो ंऔर सृजित रािस्व का खुलासा जकया है और यजि हां, तो ततं्सबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है और 

यजि नही,ं तो ऐसे सावगिजनक रूप से सुगम जनवेश के जलए क्या िवाबिेही तंत्र है? 

उत्तर 

इलेक्‍ट् र ॉनिकीटऔरटसूचिाटप्रौद्योनिकीटराज्यटमंत्री 

(श्रीटनजनतिटप्रसाद) 
 

(क) से (ङ): भारत को सेमीकंडक्टर चिप चडजाइन के चिए एक वैचिक कें द्र बनाने के चिए माननीय 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृचिकोण से चनदेचित, सरकार ने सेमीकंडक्टर चिक्षा, अनुसंधान और 

चडजाइन अवसंरिना में कें चद्रत नीचतगत हस्तके्षप और चनरंतर चनवेि चकया है, चजससे देि के सेमीकंडक्टर 

चडजाइन पाररस्थिचतकी तंत्र और प्रचतभा आधार को सुदृढ़ चकया गया है। 

इस चदिा में, सरकार ने दो पूरक पहिो,ं चिप्स टू स्टाटटअप (सी2एस) कायटक्रम और चडजाइन चिंक्ड इन्सेंजटव 

(डीएिआई) योजना के माध्यम से कायटबि क्षमता चनमाटण और स्वदेिी चिप चडजाइन को उच्च प्राथचमकता 

दी है। 

यद्यजप सी2एस कायटक्रम उद्योग के चिए तैयार प्रचतभा को चवकचसत करने और अकादचमक अनुसंधान 

क्षमताओ ंको सुदृढ़ करने पर कें चद्रत है, डीएिआई योजना चिप चडजाइन के्षत्र में स्टाटटअप और एमएसएमई 

को सहयोग प्रिान करती है। साथ में, इन पहिो ंने देि में एक मजबूत सेमीकंडक्टर चडजाइन प्रचतभा और 

जीवंत चिप चडजाइन आधार बनाने में मदद की है। 

उद्योग के अनुमानो ं के अनुसार, भारत में दुचनया के सेमीकंडक्टर चडजाइन इंजीचनयरो ंका िगभग 20 

प्रचतित चहस्सा है, चजसमें देि में 1.25 िाख से अचधक सेमीकंडक्टर चडजाइन इंजीचनयर काम कर रहे हैं। 



भारत दुचनया के िगभग 7% सेमीकंडक्टर ग्लोबि कैपेचबचिटी सेंटर (िीसीसी) की मेजबानी करता है, जो 

वैचिक सेमीकंडक्टर चडजाइन इकोचसस्टम में इसके बढ़ते महत्व को दिाटता है। 

सी2एस कार्यक्रम के तहत, उद्योग-उनु्मख समस्या चववरणो ंपर अनुसंधान को बढ़ावा देने और छात्रो ंको 

एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर चिप चडजाइन जीवनिक्र के चिए व्यावहाररक अनुभव प्रदान करने के चिए 

स्टाटटअप के सहयोग से िैक्षचणक संिानो ंमें क्षमता-चनमाटण पररयोजनाओ ंको सहयोग प्रिान चकया गया है। 

इसके पररणामस्वरूप 68,000 से अचधक छात्रो ंका प्रचिक्षण हुआ है, और छात्रो ंद्वारा 254 चिप चडजाइनो ं

का सफि टेप-आउट चकया गया है, चजसमें एससीएि, मोहािी में 180 एनएम प्रौद्योचगकी नोड पर 175 

चडजाइन और चवदेिी फाउंडर ी में 79 चडजाइन िाचमि हैं। 

इन क्षमता-चनमाटण प्रयासो ंको पूरा करते हुए, डीएलआई र्ोजना के ननम्ननलखित परिणाम सामने आए 

हैं: 

● सेमीकंडक्टर चिप्स चवकचसत करने हेतु चवत्तीय सहायता के चिए 2023 से 2025 के मध्य की 

अवचध के दौरान स्टाटटअप/एमएसएमई की 24 पररयोजनाओ ंको स्वीकृजत दी गई है। 

● स्वीकृत पररयोजनाएं वीचडयो सचवटिांस, डर ोन चडटेक्शन, एनजी मीटररंग, माइक्रोप्रोसेसर, सैटेिाइट 

कमु्यचनकेिंस, िाइट एचमचटंग डायोड (एिईडी) डर ाइवर, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट ऑफ चथंग्स 

(आईओटी) चसस्टम-ऑन-चिप्स (एसओसीएस) जैसे महत्वपूणट के्षत्रो ंसे िुड़ी हुई हैं. 

● िाभाथी कंपचनयो ंने सामूचहक रूप से डीएिआई स्कीम के तहत चवतररत चवत्तीय सहायता के 

िार गुना से अचधक वेंिर कैचपटि (वीसी) चनवेि को आकचषटत चकया है, जो इन कंपचनयो ंकी 

तकनीकी क्षमताओ ंऔर वाचणस्थिक क्षमता में उद्योग और चनवेिको ंके मजबूत चविास को 

दिाटता है. 

● अब तक, टीएसएमसी में 12 एनएम जैसे उन्नत प्रौद्योचगकी नोड्स सचहत कई फाउंडर ी में 25 चिप 

चडजाइन सफितापूवटक टेप चकए गए हैं। इनमें से कुछ चडजाइन बाद में ग्राहक मूल्ांकन और 

योग्यता िरणो ंमें आगे बढे़ हैं। 

सॉफ्टवेयर उत्पाद चवकास के चवपरीत, सेमीकंडक्टर चिप चडजाइन में एक अत्यचधक जचटि, पंूजी-गहन 

और बहु-िरण इंजीचनयररंग प्रचक्रया िाचमि होती है जो चवि स्तर पर िाचपत उत्पाद चवकास जीवनिक्र का 

अनुसरण करती है। सेमीकंडक्टर उत्पाद के वाचणस्थिक पररचनयोजन तक पहंुिने से पहिे, यह आम तौर 

पर, अन्य बातो ंके साथ-साथ, चनम्नचिस्थखत िरणो ंके माध्यम से एक अवचध में आगे बढ़ता है जो चिप की 

जचटिता के आधार पर पांि साि या उससे अचधक तक बढ़ सकता है: 

● आचकट टेक्चर पररभाषा, आरटीएि चडजाइन और सत्यापन 

● ज़िज़िकल जि़िाइन, टाइजमंग क्लो़िर, टेप-आउट और ़िर्स्ग-जसजलकॉन ़ैिजिकेशन 

● पोर्स्-जसजलकॉन वैजलिेशन, कैरेक्टराइ़ेिशन और उसके बाि फैजिकेशन के िरण 

● प्रमाणन, योग्यता, बेंिमाचकिं ग और उपयोगकताट स्वीकृचत। 

उन्नत प्रौद्योचगकी नोड्स सचहत कई फाउंडर ी में 25 चिप चडजाइनो ंका सफि टेप-आउट, सरकार द्वारा 

चवतररत चवत्तीय सहायता से िार गुना से अचधक उद्यम पंूजी चनवेि जुटाने के साथ, व्यावसायीकरण की चदिा 

में डीएिआई िाभाथी कंपचनयो ंकी चनरंतर प्रगचत को दिाटता है। 

इस तरह की प्रगचत पहिी बार स्वदेिी चिप चवकास करने वािी कंपचनयो ंके चिए चवि स्तर पर स्वीकृत 

सेमीकंडक्टर उत्पाद चवकास िक्रो ंऔर उद्योग बेंिमाकट  के अनुरूप है। ये उपलज्यियां िीएलआई योिना 

की प्रभावशीलता और समजथगत कंपजनयो ंकी मिबूत तकनीकी और वाजणज्यिक क्षमता का प्रमाण हैं। 

***** 


